Detail soklu

Tepelna izolace XPS
lep.+mech.kotvena
tl. 240 mm
Ker.obkl. velkofor
na flex.lepidlo
Vyztuzna sitovina
stérkova hmota

v 240 » 300 10 A1 PODLAHA NA TERENU - chodby, ugebny

5
4 N: Heterogenni hybridni zatézovy a akusticky vinyl bez obsahu ftalat(, celk. tl. 2,6 mm, celoplo$né lepeny

AN Disperzni lepidlo bez zmé&kEovadel urcené pro lepeni vinylu

TN ) Stérkova hmota - vyrovnani podkladu pro zvolenou podlahovou krytinou, tl. 4 mm

A Penetrace

N ,, M Betonova mazanina, C20/25 v¢€. sité KARI 150/150/6 mm, tl. 50/80 mm (zalivka mezi nopy 30 mm), v€. trubek podlah. vytapéni

7 ; Systémova deska pro nizkoteplotni teplovodni podlahové vytapéni
7 tl. 50/20 mm (tzn. 20 mm deska + nopy v. 30 mm)
EPS krocejova izolace vykazujici pozadovanou dynamickou tuhost, tl. 40 mm, v€. okrajového pasku tl. 12 mm

S - . Tepelna izolace z EPS 200, Ad < 0,035 W/(m.K), tl. 120 mm
eparacni podlahovy

ssek 12 Ochranny betonovy potér, beton C 16/20, tl. 40 mm
pasek (cca 12 mm) Ochranna geotextilie, min. 500 g/m2
st ami Hydroizolace PVC-P, tl. 2,0 mm (protiradonova izolace)
oo 75 dosky | Podkladni geotextilie, min. 300 g/m2
Podkladni beton, C20/25 v¢. sité KARI 100/100/6 mm, tl. 150 mm

Separacni PE félie

0,000 Hutnéna plan, hutnéni na uroveri min. 30 MPa
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_ Betonovy recyklat tl. 250 mm, s vlozenym drenaznim potrubim @100 mm ve Stérk. obsypu, $térk fr. 16/32 (odvétrani podlozi
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Nopova folie | o D Zelezobeton
_ _ 2 Omitka
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I i L Odsavaci potrubi z perforovanych drenaznich trub @100 mm ulozené ve Stérkovém obsypu,
L] /” ™ 3 Stérk frakce 16/32, potrubi bude zausténé do svislého odvétravaciho potrubi @150 mm vyvedeného
(! | / N nad stfechu pro pfirozeny zpusob vétrani podlozZi (vysoky radonovy index)
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_ _ ~— Silnosténna kotvici trubka
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